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RESUMEN

Se caracterizo una pasta térmica disipadora de
calor y mediante grafito mecanicamente
exfoliado y grafenos se modifico para
aumentar su eficiencia térmica.

CARACTERIZACION DE PASTA
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EVALUACION DE FORMULACIONES

INTRODUCCION

La pasta térmica es una sustancia que incrementa la conduccion de calor
entre las superficies de dos o mas objetos que pueden ser irregulares y
no hacen contacto directo. En electronica e informatica el fin de la pasta
térmica es servir como elemento fisico intermediario entre el
procesador (generalmente CPU, aunque también otros chips) y el
disipador, para que el calor generado por el primero pueda moverse a lo
largo de la pasta térmica y llegar al segundo que, a través de sus
ventiladores, lo enviara al exterior.

METODOLOGIA
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